
成膜及深硅刻蚀系统-招标公告

(招标编号：0618-234TC231209V)

招标项目所在地区：陕西省

一、招标条件

本成膜及深硅刻蚀系统（招标项目编号：0618-234TC231209V），已由项目审批/核准/备案机关批准，项

目资金来源为自筹，招标人为西安精微传感科技有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模：1套 。

招标内容与范围：本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：

001 第1包

三、投标人资格要求

001 第1包：

详见公告内容。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2023年05月30日09时00分00秒---2023年06月06日17时00分00秒

获取方法：航空工业电子采购平台（ebid.eavic.com）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年06月20日09时00分00秒

递交方法：线下纸质文件&线上电子文件

六、开标时间及地点

开标时间：2023年06月20日09时00分00秒

开标地点及方式：西安广成大酒店（线下）&航空工业电子采购平台（线上）

七、其他公告内容

中招国际招标有限公司受西安精微传感科技有限公司委托，对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于
2023年5月30日发布招标公告，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标条件
1.1项目名称：成膜及深硅刻蚀系统 1套
1.2资金到位或资金来源落实情况：资金已落实
1.3项目已具备招标条件的说明：已具备
2.招标内容
2.1项目实施地点：陕西省西安市
2.2招标产品列表：

序号 产品名称 数量 交货期

1 成膜及深硅刻蚀系统 1套 合同签订生效之日起8
个月内

 

2.3简要技术规格：
成膜及深硅刻蚀系统用于MEMS

芯片微结构制造过程，在晶圆表面化学气相沉积或热氧化生长氮化硅或氧化硅的介质膜层作为深硅刻蚀掩膜，在掩
膜的保护下实施深硅干法刻蚀，实现



MEMS芯片微结构的加工。成膜及深硅刻蚀系统由低压化学气相沉积系统1套、氧化扩散炉1套、DRIE
深硅干法刻蚀机1套等组成。

主要技术指标：
适用6英寸圆片；
恒温区控温精度优于±1℃；
膜层均匀性优于±3%；
刻蚀均匀性优于±3%；
深宽比≥40:1；
硅与光刻胶刻蚀选择比≥30:1；
侧壁陡直度优于90±0.5°；
更多技术指标详见第八章。
3.投标人资格要求
3.1资格要求：

关境外提供的产品：由关境外投标人参与投标。一旦中标，投标人必须是与买方签订本项目外贸合同的签约方。如
投标人不具备与买方签订外贸合同的能力，将否决其投标。
关境内提供的产品：由关境内投标人参与投标。
（招标采购过程中，必须谁投标、谁中标、谁签合同，不能甲投标、乙签合同）。
3.2

业绩要求：所投设备必须为半导体或泛半导体行业内知名品牌的成熟产品，该品牌具有良好的销售业绩，提供
2020年至今同类型设备合同或验收报告的复印件（至少3
家不同用户），并由投标人的单位负责人或其授权代表签字且加盖公章。

3.3本次招标不允许联合体投标。
3.4未在航空工业电子采购平台注册并领购招标文件的潜在投标人不得参与投标。
4.招标文件的获取
4.1招标文件领购时间：2023年5月30日09:00~2023年6月6日17:00（北京时间）。
4.2招标文件领购地点：航空工业电子采购平台（ebid.eavic.com）。
4.3招标文件售价：1000元人民币，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间：2023年6月20日上午09:00（如有变更，另行通知）
5.2投标文件递交地点（线下）：西安广成大酒店会议室（如有变更，另行通知）

投标文件递交地点（线上）：航空工业电子采购平台电子招投标专区
5.3

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的纸质投标文件，招标人将予以拒收。逾期递交的电
子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

特别说明：
除递交纸质投标文件外，本项目必须同时在航空工业电子采购平台进行全流程电子招投标，招标文件购买、线上投
标、开标、评标以及公示等工作均同时在航空工业电子采购平台电子招投标专区进行。请投标人及时在航空工业电
子采购平台购买
CA
数字认证证书，否则无法进行线上投标。具体请参看航空工业电子采购平台电子招投标专区发布的相关指南，有关
事项请与航空工业电子采购平台客服联系（
400 890 0880）。

6.开标时间及地点
6.1开标时间：同投标文件递交截止时间
6.2开标地点：同投标文件递交地点
7.发布公告的媒介

本公告同时在中国国际招标网、中国招标投标公共服务平台和和航空工业电子采购平台电子招投标专区发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为中国航空工业集团有限公司。



九、联系方式

招标人：西安精微传感科技有限公司

地址：陕西省西咸新区沣东新城西周大道3360号

联系人：王小斌

电话：029-61883246

电子邮件：wangxb618@163.com

招标代理机构：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

联系人：王欢

电话：010-62108089

电子邮件：wanghuan@cntcitc.com.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）

招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
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